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Abstract (en)
The coating involves at least two applicators (1,2), a corona spray gun and a tribo spray gun. One applicator (1) sprays the workpiece with positive
charged particles of the covering material and the other applicator sprays it with negative charged particles. The two applicators work at the
same time. The application of the particles of different charge at the same time means that the surface charge is less than when there is only one
application of particles of one charge so the covering is thicker. Alternatively two applicators spray two different materials each having a different
electric charge. The covering is sprayed alternating between the two applicators and thin layers are sprayed.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum elektrostatischen Beschichten von Werkstücken mit Pulvermaterialien. Um in einem Arbeitsgang
eine relativ große Schichtdicke zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, Pulverpartikel mit unterschiedlicher elektrischer Ladung gleichzeitig oder
abwechselnd aufzutragen. Das Verfahren ist zum Auftragen von ein- oder mehrkomponentigen Beschichtungsmaterialien geeignet. <IMAGE>
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